
华虹宏力半导体有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

华虹宏力半导体有限公司（以下简称“公司”，曾名为华虹半导

体有限公司）为贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行

动要求、践行“以投资者为本”的发展理念，于 2026年 3月 27日发

布了《华虹半导体有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，持续优化经营

管理、规范公司治理和提升投资者回报。现将 2026年上半年主要举

措的落实情况报告如下：

一、深耕主业，提升经营质效

2026 年上半年，公司秉持“8 英寸+12 英寸”、先进“特色 IC+

功率器件”的发展战略，积极应对全球半导体市场的结构性机遇，持

续推进五大特色工艺平台迭代升级，研发成果持续增长，收入创历史

新高，盈利能力显著提升。

技术研发方面，40纳米 eFlash工艺平台实现风险量产，55纳米

eFlash车规平台推进产品导入；40纳米超低功耗特色工艺实现规模量

产；新一代小 Pitch IGBT平台、高压超级结及 Super IGBT系列工艺

进入量产阶段；与海外头部客户合作的 40纳米MCU 产品实现规模

量产。公司持续拓展汽车电子、高端消费、工业控制及新能源等应用

领域，持续巩固与强化核心竞争力。2026 年上半年，公司在降本增

效的同时，继续高度重视研发投入，上半年研发投入达 9.13 亿元，



新增获授权的国内外发明专利 162个，累计获授权的国内外专利达到

4,997项。

经营业绩方面，公司上半年实现营业收入 95.74亿元，同比增长

19.4%，创下历史新高，截止 2026第二季度已连续 10个季度实现营

业收入环比增长。公司坚定推进“8英寸+12英寸”协同发展战略，

持续优化产能布局。8英寸产线保持高效运营，12英寸产能持续爬坡。

截至 2026年 6月 30日，无锡二期项目（Fab 9）8.3万片/月规划产能

所需工艺设备已全部完成搬入，正在推进安装调试，计划于第三季度

末达到规划产能目标。同时，公司持续深化精益管理策略、巩固降本

增效举措，上半年有效应对了国际贸易摩擦风险，实现了成本节降与

盈利改善。2026年上半年，公司实现归母净利润 3.99亿元，较去年

同期大幅增长 436.7%，实现扣非归母净利润 3.16亿元，较去年同期

大幅增长 470.3%。

二、优化公司治理，重视股东回报，提升资本市场品牌形象

2026年上半年，公司严格遵守沪港两地上市规则，持续完善治

理制度和规范运作机制。公司于 2026年上半年完成公司更名及证券

简称变更，统一沪港两地股票证券简称；并于 8月启用公司新 LOGO，

提升公司品牌形象和影响力。

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有

效的激励与约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，有效调

动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，公司

已根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》



等的有关规定，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公

司董事会及各专门委员会严格依规履职，并持续加强对控股股东、董

事及高级管理人员等“关键少数”的合规培训与履职监督，不断提升

规范运作水平。

公司高度重视股东回报，积极拓展包括并购、业务拓展等在内的

多维措施，让投资者共享公司发展成果，切实提升投资者的获得感。

2026 年上半年，公司重大资产重组事项取得重大进展：本次交易已

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证券监

督管理委员会同意注册批复。本次交易完成后，公司将新增约 3.8万

片/月的 12英寸晶圆产能，增厚公司收入与净利润，并进一步强化在

逻辑、嵌入式闪存等配套工艺，客户资源及供应链等方面的协同优势。

三、提升信息披露水平，加强投资者沟通

公司严格履行信息披露义务，持续优化内部信息报送和重大事项

披露流程，持续做好与监管机构、股东、董事及高级管理人员等的高

效沟通。2026年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股

票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披

露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临

时公告等重大信息。

此外，公司亦秉持“平等对待所有投资者”的原则，通过股东大

会、定期业绩说明会、线下路演、投资者热线、“上证 E互动”等多

种渠道与各类投资者保持沟通，在合规的基础上，让投资者全面及时

地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任



与支持，增强资本市场认同感。2026 年上半年，公司已举办业绩说

明会 2次，及时回应市场关切。同时，公司在今年上半年召开的 2026

年第一次临时股东大会和 2026年股东周年大会中，对涉及影响中小

投资者重大利益的事项已对中小投资者的投票情况单独统计，并及时

公告了计票结果，切实保障中小股东的合法权益。

四、其他说明

公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案各项举措总体推进顺

利，在工艺平台迭代升级、产能建设与优化、降本增效、重大资产重

组实施、规范公司治理、完善信息披露与投资者沟通等方面均取得了

阶段性成果，为公司长期稳健发展奠定了坚实基础。

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评

估。公司将持续评估、不断优化“提质增效重回报”行动方案并持续

推进方案的落地，及时履行信息披露义务。公司也将切实履行上市公

司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、完善

的信息披露与积极的投资者交流，回馈广大投资者的信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司

对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会

2026年 8月 26日


